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台灣發明協會 函
地址：241608新北市三重區重陽路一段1號
4樓之11
承辦人：吳秋瑾
電話：02-66057626
電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：屏東縣立中正國民中學

發文日期：中華民國113年10月31日
發文字號：台發協字第1130010034號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：2025台灣發明協會國際發明展參展日期表 (0010034A00_ATTCH6.pdf)

主旨：台灣發明協會 公告 2024歲末暨2025年度國際發明展盛會

參展日期表

說明：

一、敬邀貴校師生2025年由台灣發明協會率團參展之國際發明競

賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加，享譽國際、為台爭

光。

二、各展報名表 洽詢專線02-6605-7626 吳秘書

報名網址: www.tia-tw.com

email：tia7626@yahoo.com.tw

台灣發明協會官方好友 LINE ID:@123atruj

正本：屏東縣立明正國民中學、屏東縣立中正國民中學、屏東縣立鶴聲國民中學、屏東
縣立至正國民中學、屏東縣立公正國民中學、屏東縣立潮州國民中學、屏東縣立
光春國民中學、屏東縣立東新國民中學、屏東縣立內埔國民中學、屏東縣立崇文
國民中學、屏東縣立萬丹國民中學、屏東縣立萬新國民中學、屏東縣立新園國民
中學、屏東縣立長治國民中學、屏東縣立鹽埔國民中學、屏東縣立高樹國民中
學、屏東縣立高泰國民中學、屏東縣立里港國民中學、屏東縣立九如國民中學、
屏東縣立萬巒國民中學、屏東縣立佳冬國民中學、屏東縣立林邊國民中學、屏東
縣立竹田國民中學、屏東縣立琉球國民中學、屏東縣立南州國民中學、屏東縣立
麟洛國民中學、屏東縣立新埤國民中學、屏東縣立車城國民中學、屏東縣立滿州
國民中學、屏東縣立瑪家國民中學、屏東縣立泰武國民中學、屏東縣立牡丹國民
中學、屏東縣立獅子國民中學、屏東縣立恆春國民中學、屏東縣私立南榮國民中
學、中華台北著作權人協會

檔　　號:
保存年限:
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副本：

張家菊 會長
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台 灣 發 明 協 會 
Taiwan Invention Association 

地址: (241-608)新北市三重區重陽路一段一號 4 樓之 11 
4F.-11, No. 1, Sec. 1, Chongyang Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241608, Taiwan (R.O.C.) 

Tel:02-6605-7626   E-mail: tia7626@yahoo.com.tw   http://www.tia-tw.com 

展 別  參 展 日 期 報名截止  

 
韓國首爾 

國際發明展 

2024.11.27~11.30 10月 

 
香港亞洲創新

發明展 

2024.12.05~12.06 11月 

中東科威特 

國際發明展 

2025.02.16~02.19 12月 

瑞士日內瓦 

國際發明展 

2025.04.09~04.13 2月 



 

  

                                   台灣發明協會/中華台北著作權人協會 

                                                 團長 張家菊 敬邀 

 

繳交參展資料明細單： 

以下資料請以電子檔交件，文字部分以 word檔建檔，照片圖檔請以 jpg檔交件，謝謝。 

□01.已填妥之報名表(請詳細填寫完整) 

□02.切結書(請該作品一位發明人代表簽名或蓋章後掃描回傳) 

□03.參展品專利證書影本檔案(若尚在申請中請檢附專利申請收據) 

□04.參展品照片檔案(每件作品建議提供 2~3張) 

報名日期：即日起接受報名 

聯絡地址：(241-608) 新北市三重區重陽路一段 1 號 4 樓之 11 

聯 絡 人：秘書處 吳秋瑾 小姐 

聯絡電話：02-6605-7626 # 323 

E-mail ：tia7626@yahoo.com.tw 

‧ 報名截止日前需先將訂金 20,000 元或全額匯入帳戶，如逾期，可能喪失報名資格。 

‧ 電匯資料：新光銀行(銀行代碼 103)  北三重分行  帳號：0310-10-100304-3 

戶名：社團法人台灣發明協會   

 
美國矽谷 

國際發明展 

2025.07月 5月 

 
金磚國家國際 

線上發明大賽 

2025.10月 9月 


